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HL Hora Laboratorio Optativa Para acreditar la carrera de Disefio Industrial, el alumno debera cursar 283 créditos obligatorios, mismos que incluyen 10
HT Hora Taller = LB | e | el e créditos de practicas profesionales y un minimo de 57 créditos optativos que podran cursarse a través de diversas
[Proyectos de Vinculacién con Valor en Créditos ZCR] modalidades de acreditacién, cubriendo un total de 350 créditos. Asimismo, debera realizar el Servicio Social en dos
] HPC Hora Practica - - - - VRJ etapas (Comunitario: cubrirlo antes del 40% del total de los créditos y Profesional: asignarse antes del 85% del total de

Practicas Profesionales 10CR

CR Créditos

los créditos) y cumplir con el requisito de idioma extranjero. En los créditos optativos de la etapa terminal se incluyen los
dos créditos del PVVC.




